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摘要(译)

本发明公开了一种OLED显示面板，包括：第一封装胶，位于第一基板和
第二基板之间，且与两基板形成密封空间；导热层，形成在第一封装胶
围成的区域内，且包括至少两个导热性能不同的区域，至少导热层边缘
区域的导热性能大于中心区域的导热性能；OLED器件，设置在第二基板
朝向第一基板的一侧上；第二封装胶，与导热层的表面相接触，填充于
两基板与第一封装胶形成的密封空间内。本发明还公开了一种OLED显示
装置、OLED器件的封装方法。本发明借助导热层使得与其接触的第二封
装胶在中心和边缘处产生温度差异，进而控制第二封装胶由中心向四周
扩散的速度，防止第二封装胶对第一封装胶产生损坏，保证第一封装胶
的阻水阻氧性能，大大延长OLED器件的使用寿命。
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